CHIP NHO NHAT, MONG NHAT THE GIOI

Héing dién tu Hitachi cda Nhat viva ché tao thanh céng loai chip (mach dién to siéu nhd) méng
nhét va nhd nhat the gisi, cé thé duoc st dung trong nhiéu linh vyc khéc nhau.

C6 kich thuéc cyc nhd: 0,15 x 0,15 mm va bé day chi 7,5 micro mét, chip nhan dang bdng tén s&
vd tuyén (RFID) nay da pha ky lyc siéu nhé cda loai chip mang tén "p-Chip" (0,4 x 0,4 mm) ciing
do héng Hitachi sén xuét truéc déy. Hitachi dé dung ky thudt thu nhd mach bén dén va céng nghé
tia dién t& dé viét div lidu 1én 16p nén chip. Duoc ddt tén la "Powder", logi chip nay cé bd nhé
ROM (b nhé chi doc) 128 bit 6 thé luu trir nhitng con 58 c6 38 chi s6.

D& thu hep khodng céch gitra céc bd phdan cia chip, Hitachi da s dung céng nghé SOI (Silicon-
on-Insulator), téc cch dién trén phién Silicon.

So véi cdc cong nghé khdc, cong nghé nay lam gidm déng ké dién dung ky sinh va dong dign ro
ri, giop tang cudng hiéu sudt cia béng bén dén. Ngodi ra, SOI ciing gitp ngdn chdn sy géy
nhidu cba céc thiét bi xung quanh dai véi hoat déng cia chip.

Theo Hitachi, chip “Powder” ¢6 thé duoc st dyng trong nhiéu linh vyc, nhu sén xuét hang dién to
gia dung, gico théng véin tdi, dich vy héu cén va quén sy.

Chip Powder nhd nhét vé mdng nhét th€ gisi ciia Hitachi duoc dat trén ngén tay (Anh: The Future
of Things)

Céc chip Powder duoc dt canh 1 soi téc (Anh: The Future of Things)

Theo Hitachi, véi d6 nén chat va dé mdng hién cé, loai chip RFID méi nay c6 thé duoc tich hop
vdo céc logi gidly mdng, nhu trong truong hop cdi vao t& gidly bac dé tao nén loai “tién cé cdi méy
ghi am” (bugged money) dé nghe lén.

Trong quan sy, logi chip nay c6 thé duoc si dung trong “Hat byi théng minh” (Smart Dust) — mét
logi c&m bién nhé xiu, s& dung céng nghé vi co dién t& (MEMS) khéng day dé phdt hién bét e
hién tuong gi, tU dnh sdng, nhiét d6 cho dén céc rung déng.
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